T.C.

ISTANBUL KULTUR UNIVERSITESI

DiZUSTU BILGISAYAR TEKNIiK SARTNAMESI

SARTNAME NO.: TARIH:

1. Bu teknik sartname yayim tarihinden itibaren gecerlidir.
2. Istanbul Kiiltiir Universitesi hazirlayan ve onaylayan makamlarmin yazili izni alinmadan
bu teknik sartnamede degisiklik yapilamaz.
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1. KONU

Bu teknik sartname, istanbul Kiltiir Universitesinin ihtiyaci icin satin alinacak olan “Diziistii
Bilgisayar’in istek ve 6zelliklerini, denetim ve muayene metotlarini ve ilgili diger hususlari konu alir.

2. ISTEK VE OZELLIKLER

2.1. Kisaltmalar
BIOS : Temel Giris/Cikis Sistemi (Basic Input/Output System),
CD  :Yogun Disk (Compact Disc),
Cm  : Santimetre,
Db : Desibel,
DDR : Cift Veri Hiz1 (Double Data Rate),
DVD : Sayisal Cok Yonlii Disk (Digital Versatile Disc)
GB : Gigabyte
GENS3 : Uclincii Jenerasyon (Third Generation),
GHz : Gigahertz,
HDMI : Yiksek Cozunrliklu Coklu Ortam Arayiizi (High Definition Multimedia Interface),
Hz : Hertz,
IPS  : Dizlem ici Anahtarlama (In-plane Switching)
LED : Isik Yayan Diyot (Light Emitting Diode)
MB  : Megabyte
Mbps : Bir Saniyede Aktarilan Megabit Miktar1 (Megabits per second),
MT/s : Mega Transfer/Saniye (Mega Transfer/Second),
Mm  : Milimetre,
Ms  : Milisaniye,
OEM : Orijinal Uriin Ureticisi (Original Equipment Manufacturer)
PCI-E : Ekspres Periferik Bilesen Baglantisi (Peripheral Component Interconnect-Express),
PFC : Gug Faktort Duzeltmesi (Power Factor Correction),
RAM : Rastgele Erisimli Bellek (Random Access Memory),
RJ : Kaydedilmis Jak (Registered Jack),
RW  : Okuma Yazma (Read Write),
SSD  : Kat1 Hal Siiriiciisii (Solid State Drive),
TN  : Bikiilmiis Nematik (Twisted Nematic),
USB : Evrensel Seri Veri Yolu (Universal Serial Bus),
VA  :Dikey Hizalama (Vertical Alignment),
VAC : Volt Alternatif Akim (Volt Alternative Current),
VGA :Video Grafik Dizisi (Video Graphics Array),
w . Watt,

Teknik sartnamenin bundan sonraki kisminda "Diz(stu Bilgisayar” ifadesi yerine "Cihaz”
ifadesi kullanilacaktir.
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2.3.17.

Genel Ozellikler
Cihaz ve biitiin birimleri; yeni ve kullanilmamis olacak, malzemelerde kirik, ¢atlak,
pas ve imalat hatas1 olmayacaktir.
Cihaz tizerinde en az; marka, model ve seri numarasi bilgileri bulunacaktir.
Cihazin tiim donanimi birbiriyle ve isletim sistemi ile uyumlu ¢alisacaktir.

Cihaz ve beraberinde verilen malzemeler, 220+-20 (iki yiiz yirmi art1 eksi yirmi) VAC
ve en az 50 (elli) Hz sebeke geriliminde ¢alisacaktir.

Cihaz ve beraberinde verilen butiin malzemeler icin gerekli olan baglant1 ve montaj
aparatlari cihazla birlikte verilecektir. Kalite sistem ve Urtin kalite belgelerine ait
hususlar idari sartnamede belirtilecektir.

Satin alinacak cihaz miktar1 idari sartnamede belirtilecektir.

Teknik Ozellikler
Teklif edilen drinin kullanim kilavuz ya da kilavuzlart yiiklenici tarafindan
belgelendirilecektir.
Cihazin kasas1 agirhigi 1.4 (Bir nokta dort) kg altinda olacaktir.

Cihaz kasasi lizerinde en az 4 (dort) adet USB ara yiizii bulunacaktir. USB ara ytizlerin

en az 1 (bir) adedi en az USB 3.1 (li¢c nokta bir) ve 1(bir) adet SuperSpeed USB Type-
C olacaktir.

Cihazin kasasi tizerinde kilit mekanizmasi olacaktir.

Cihazin kasasi tizerinde stereo hoparlor bulunacaktir.

Cihaz kasasi iizerinde en az 1 (bir) adet kulaklik, en az 1 (bir) adet mikrofon baglanti
noktasi ya da en az 1 (bir) adet combo (Birlesik) jack bulunacaktir.

Cihazin kasasi lizerinde en az 1 (bir) adet HDMI baglanti portu olacaktir.

Anakart iizerinde bulunan yonga seti (chipset, islemci) en az 2022 yili iiretimi
olacaktir. Bu husus yiiklenici tarafindan belgelendirilecektir.

Cihaz, iireticinin kurumsal {iriin ailesinden olacaktir.

Cihazin anakarti her biri en az 16 (on alt1)) GB kapasiteli en az 2 (iki) adet DDR4
bellek yuvasina (slot) sahip olacak ve toplam bellek destegi en az 32 (otuz iki) GB
olacaktir.

Cihazin anakartina biitiinlesik en az 1 (bir) adet ses kart1 olacaktir.

Cihazin anakarti tizerinde en az 1 (bir) adet ana kartla biitiinlesik ve en az 10/100/1000
(on taksim yiiz taksim bin) Mbps hizlarin1 destekleyen RJ—45 konektor girigine
uygun Ethernet kart1 olacaktir.

Cihazin anakarti ile BIOS markas1 ayn1 olacaktir.

Islemci Intel i5 12.nesil en az 10 cekirdekli olacaktir. Her bir ¢ekirdeginin normal
mod ¢alisma frekansi en az 3.3 (li¢ nokta i¢) GHz, Turbo frekansi en az 4,4 (dort
virgiil dort) GHz olacaktir.

Islemci 6nbellegi en az 12 (on iki) MB olacaktir.

Islemcinin sogutma birimi fan sistemi ise, islemci ile uyumlu ve otomatik hiz
kontrollii olacaktir. Farkli bir sogutma sistemi var ise bu husus yiiklenici tarafindan
belgelendirilecektir.

Cihazin bellegi (RAM) en az 16 (on alti) GB kapasitede en az 1 (bir) adet bellek
kartindan olusacaktir.
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2.3.18. Bellek kartlarinin her biri en az DDR4 teknolojisinde, en az 3200 ({i¢ bin iki yiz) Mhz
veya MT/s hizinda olacak ve anakart tarafindan desteklenecektir.

2.3.19. Cihazin; en az 512 (Bes Yiiz On Iki) GB kapasiteli SSD disk birimi olacaktir.

2.3.20. Ekranin ¢oziintirliigii en az 1920x1080 (bin dokuz yiiz yirmi ¢arp1 bin seksen) piksel
olacaktir.

2.3.21. Ekranin goruntilenebilir ekran boyutu en az 14 (on doért) ing olacaktir.

2.3.22. Ekran parlama Onleyici mat yiizeye sahip olmalidir.

2.3.23. Ekranin goriintiilenebilir kismi {izerinde piksel kaybi (6lii piksel) bulunmayacaktir.

2.3.24. Cihazin anakartina biitiinlesik en az 1 (bir) adet ekran kart1 olacaktir.

2.3.25. CD-ROM olmayacaktir.

2.3.26. Cihazin kasasi iizerinde en az 1 (bir) adet dahili en az 720p HD kamera bulunacaktir.

2.3.27. Cihazin Wi-fi kart1 en az Intel® Wi-Fi 6 Serisi (2x2), Bluetooth Versiyonu en az 5
(bes) olmalidir.

2.3.28. Cihazin klavyesi Tiirk¢e Q diziliminde olmalidir.

2.3.29. Cihaz FreeDOS, Linux veya Windows igletim sistemlerinden biriyle gelebilir. Ancak

cihaz ve cihazda kullanilan bilesenler Windows 10 ve Windows 11 isletim
sistemleriyle uyumlu olmalidir.

2.3.30. Cihaz 1 (bir) adet A/C adaptor ile gelmelidir.

3. AMBALAJ VE ETIKETLEME

3.1.Cihaz ve beraberindeki malzemeler firmanin iiretim standardinda ambalajlanmis
olacaktir.

3.2.Ambalajlama ve etiketleme ile ilgili diger hususlar idari sartnamede belirtilecektir

4. GARANTI SARTLARI

4.1.Garanti sartlari ile ilgili hususlar idari sartnamede belirtilecektir.

5. DENETIM VE MUAYENE METOTLARI

5.1.Denetim ve muayeneler, yiiriirliikteki Istanbul Kiiltiir Universitesi Mal Alimlar1 Kalite
Denetim, Muayene ve Kabul Islemleri Yénergesi esaslarina gore yapilacaktir.

5.2.Muayene sirasinda gerekli her tiirlii dl¢ti aleti, test cihaz1 ve personel yiiklenici tarafindan
ucretsiz olarak temin edilecek.

5.3.Muayene masraflari, muayene sirasinda tasarim, iiretim, isgilik ve kullanim hatalari
sebebiyle meydana gelebilecek her tiirlii kaza ve hasardan yiiklenici sorumlu olacaktir.

5.4.Denetim ve muayeneler, goz, 6l¢ii ve fonksiyon muayenesi olarak yapilacaktir.

5.5.Denetim ve muayene ile ilgili diger hususlar idari sartnamede belirtilecektir.

5.6.Uriinler sézlesme imzalandiktan sonra en geg 1 ay i¢inde Universite Atakdy yerleskesine
teslim edilecektir.
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